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1. Bu onayl~ teknik gartname, yaylm tarihinden 
itibaren yururluge girer. 

2. Bu onayl~ teknik gartnamenin yiirurlukten 
kald~r~lma tarihirll: 31 ARALlK 2023 

3. Bu onayl~ teknik gartname uzerinde degigiklik 
yap~lamaz. 

4. Haziran 201 0 tarih ve 203-GENEL-3695-001- 
000-0 numarall teknik gartname yuriirlukten 
kald~r~lm~gt~r. 

5. Bu onayl~ teknik gartname, kapak dihil 
toplam 6 (ah) sayfadan ibarettir. 
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I. KONU 

Bu teknik gartname, Turk Silahll Kuvvetleri ihtiyac~ iqin satln allnacak Yuk Bankas~ 
teknik ozelliklerini, denetim ve muayene rnetodlarln~ ve ilgili diger hususlar~ konu allr. 

2. GENEL HUSUSLAR 

2.1. Klsaltmalar 

2.1 .l. GI3 : Giga Byte. 

2.1.2. kVAR : Kilovolt Amper Reaktif. 

2.1.3. P : Rezistif Guq. 

2.1.4. Q : Reaktif Guq. 

2.1.5. S : Gorunur Guq. 

2.2. Kullanlm Sart~ 

2.2.1. Yuk bank as^; guq sistemlerinin, yuk testlerinin yap~lmas~ amaclyla kullan~lacakt~r. 

3. iSTEK VE OZELI-IKLER 

3.1. Genel istekler 

3.1 . l .  Yuk bank as^, ihale dokuman~nda belirtilen yere, qal191r vaziyette teslim edilecektir. 

3.1.2. Yuk bankas~nda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacakt~r. 

3.1.2.1. Klrlk, 

3.1.2.2. Catlak, 

3.1.2.3. Paslanma, 

3.1.2.4. Cizik. 

3.1.3. Yuk bankas1 ile birlikte, alt maddelerde belirtilen hususlar~ kapsayacak teknik 
dokuman ihale dokiimanlnda belirtilen miktarda verilecektir. 

3.1.3.1. Yuk bankaslnln tanltllmasl 

3.1.3.2. Callgtlrma, baklm ve onarlm talimatlarl 

3.1.3.3. Ar~za takibi, muhtelif sebepleri ve giderme yollari 

3.1.3.4. Yedek parqa listeleri ve parqa siparig bilgileri 

3.1.3.5. Tum elektriklelektronik devrelerin blok devre ~emalarr ve baglant~ gemalarl 

3.1.3.6. Yuk bankaslnln blok diyagraml 

3.1.3.7. Yuk bankaslnda kullan~lan malzeme ve devre elemanlar~nln fiziki olarak yerlerini 
bulmaya yonelik yerlegim gemalarl 

3.1.4. Tum teknik dokumanlar, etiketler, ikaz ve bilgi levhalar~, Turkqe velveya ingilizce 
olacakt~r. 

3.1.5. Egitim ile ilgili hususlar, ihale dokumanlnda belirtildigi gibi olacakt~r. 

3.1.6. Kalite guvence ve urun kalite belgelerine iligkin hususlar, yururlukteki TSK Mal Allmlarl 
Kalite Guvence Hizmetleri Yonergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale dokuman~nda 
belirtildigi gibi olacakt~r. 

3.1.7. Kodlandirma islemi, yururlijkteki MSB Milli Kodlandlrma Hizmetleri Ydnergesi 
esaslarlna gore yap~lacakt~r. 
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3.2. Teknik ~zellikler 

3.2.1 Yuk bank as^, rezistif ve enduktif reaktif yuk saglayabilecek ozellikte olacakt~r. 

3.2.2. Yuk bankas1 deniz seviyesinde atmosfer bas~nc~nda en az alt maddelerde belirtilen 
gartlarda callgacaktlr. Bu hususlar yuklenici taraf~ndan taahhut edilecektir. 

3.2.2.1. Hava slcakllg~, en az 0 (s~ f~ r )  "C ile +40 (art1 klrk) "C arallglnda. 

3.2.2.2. Nispi nem oranl, en az %10 (yuzde on) ile % 85 (yuzde seksen beg) aral~g~nda. 

3.2.3. 3 ( u ~ )  fazll olacaktlr. 

3.2.4. Yuk bankaslnln 440 (dort yuz klrk) V AC, 60 (altmlg) Hz, coscp=0,80 (slflr virgul 
seksen) test geriliminde ve ?%5 (art1 eksi yuzde beg) tolerans dahilinde toplam guq degerleri 
P:1260 (bin iki yuz altm~g) kW, Q:945 (dokuz yuz k~rk  beg) kVAR, S:1575 (bin beg yuz yetmig beg) 
kVA olacaktlr. 

3.2.5. Yuk bankaslnln 440 (dort yuz klrk) V AC, 60 (altmlg) Hz coscp=0,80 (slflr virgul 
seksen) test geriliminde kademeler arasl en dijguk gup degerleri alt maddelerdeki gibi olacakt~r. 

3.2.5.1. P (rezistif g u ~ ) ,  5 (beg) kW'ln katlarl geklinde olacaktlr. 

3.2.5.2. S (gorunur g u ~ ) ,  6,25 (ah virgul yirmi beg) kVA'nln katlar~ geklinde olacaktlr 

3.2.5.3. Q (reaktif g u ~ ) ,  3,75 ( u ~  virgul yetmig beg) kVAR'ln katlar~ geklinde olacaktlr 

3.2.6. Yuk bankas~nln; 380 (up yuz seksen) V AC, 50 (elli) Hz test geriliminde; toplam gucu 
ve kademeler arasl en duguk guq degerleri agag~daki formullerden hesaplan~p bulunan degerlerle 
aynl olacakt~r. 

3.2.7. Yuk bank as^; guq faktoru (coscp) 0,8 (s~flr virgul sekiz) ile 1 (bir) arallglnda degigecek 
gekilde hem rezistif hem reaktif olarak qallgabilecektir. 

3.2.8. Yuk bankasln~n guq girigi barall olacak ve yukler ylldlz bag11 olacakt~r. 

3.2.9. Girig baglant~ kutusunda, faz baglna en az 6 (ah) adet girig baglantl clvatasl 
bulunacaktlr. 

3.2.10. Yiik bankaslnda enerji olduguna dair gorse1 uyarl yuk bankas~ uzerine konulacak bir 
dijner lam ba ile saglanacaktlr. 

3.2.1 1. Yuk bankas~, en az 500 (beg yuz) m uzunlugunda, klrm~zr beyaz emniyet geridi ile 
birlikte verilecektir. 

3.2.12. Yuk bankasl, hem kendi uzerinden hem de uzaktan kumanda ile kumanda 
edilebilecektir. 

3.2.1 3. Uzaktan kumanda paneli en az 150 (yuz elli) m uzakl~ktan yuk bankas~n~ kumand,aL2%* 
edebilecektir. , , . -,..: !. 5 I '-:\ , .. 
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3.2.14. Yijk bankaslnln uzaktan kumandas~ ipin gerekli olan kontrol kablosu seyyar l@labak v+., 
50 (elli) m, 100 (yuz) m ve 150 (yuz elli) m uzunluklarlnda up set olarak yijklenici hrafind&-',?.:\ \"!. 
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3.2.15. Uzaktan kumanda kontrol kablosu baglant~lar~ konnektorle sokulup tak~larak 
yap~lacakt~r. 

3.2.1 6. Kumanda panelinde her yuk kademesi iqin anahtar veya buton bulunacakt~r. 

3.2.17. Devreye al~nan her yuk kademesindeki g u ~  faktoru (coscp degeri) otomatik olarak 
hesaplanacak ve bu deger kumanda panelinden izlenebilecektir. 

3.2.18. Yuk bankas~n~n kumanda panelinde ve yuk bankas~ uzerinde, acil durumlarda yuku 
devreden qkaracak acil durdurma butonu bulunacakt~r. 

3.2.1 9. Yuk bank as^, TS EN 10025-2 standardma gore en az 2 (iki) mm DKP sacdan imal 
edilmig ~ e l i k  konstruksiyon i~ inde olacakt~r. Bu husus, yuklenici taraf~ndan taahhut edilecektir. 

3.2.20. Yuk bankas~ ustunde, kald~rma mapalan bulunacak ve kaldtrma mapalan yuk 
bankas~n~n a g ~ r l ~ g ~ n ~  tag~yabilecek kapasitede olacakt~r. Bu husus, yuklenici taraf~ndan taahhut 
edilecektir. 

3.2.21. Yuk bankas~n~n a g ~ r l ~ g ~  en fazla 10 000 (on bin) kg olacakt~r. 

3.2.22. Yuk bank as^, kapaklar~ kapal~ durumda iken TS 3033 EN 60529'a gore en az IP 54 
koruma s ~ n ~ f ~ n a  sahip olacakt~r. Bu husus yuklenici taraf~ndan taahhut edilecektir. 

3.2.23. Yijk bankas~ en az alt maddelerdeki donan~mlar~ kapsayacakt~r. 

3.2.23.1. Rezistif yijkler 

3.2.23.2. Enduktiif reaktiif yijkler 

3.2.23.3. Sautrna fanlar~ 

3.2.23.4. Hava ak~g sensijrleri 

3.2.23.5. Yuk kontaktorleri 

3.2.23.6. Bak~r baralar 

3.2.23.7. Nem a l ~ c ~  t s ~ t ~ c ~  

3.2.24. Rezistif yukler; 3 (uq) kutuplu kontaktorle anahtarlanan direnq gruplar~ ile saglanacakt~r. 

3.2.25. Direnqler, guqlerine uygun olarak Fe-Cr-Al veya Cr-Ni alag~ml~ tel veya plaka geklinde imal 
edilmig olacaktlr. Bu husus yuklenici taraf~ndan taah hut edilecektir. 

3.2.26. Direnqlerin izolasyonu, alt maddelerde belirkilen usullerin birisi ile yapilmis olacakt~r. Bu 
husus yuklenici taraf~ndan taahhut edilecektir. 

3.2.26.1. Diren~ler, kapal~ tip tiip rezistans ise magnezyum oksit doldurulmug paslanmaz qelik 
k ~ l ~ f  iqinde, 

3.2.26.2. Dirender, aqk tip ise hava ile temas eder pkilde seramik izolatorler vas~tas~yla. 

3.2.27. Enduktif reaktiif yukler, 3 (uq) kutuplu kontaktorle anahtarlanan reaktorler taraf~ndan 
saglanacakt~r. 

3.2.28. 7,5 (yedi virgul beg) kVAR ve ustu gu@eki reaktorlerin faz sarg~lar~nln izolasyon s ~ n ~ f ~ ,  
TS EN 60085:2008:2011'e gore en az F olacakt~r. Bu husus yijklenici taraftndan taahhut edilecektir. 

3.2.29. Yuk bankas~nda, her bir kademe iqin sogutma fanlar~ olacak ve sogutma fanlar~ devreye 
girmeden yukler devreye girmeyecektir. 

3.2.30. Yijk bankas~nda; sogutma fanlar~nln ufledigi havay~ algllayan hava ak~g sensorleri 
ar~zalandrg~nda kullan~c~y~ uyaran sesli ve gorse1 alarm bulunacakt~r. 

I *  L. 
3.2.31. So@Ama fanlan, 3 ( u ~ )  fazl~ olacak ve termik manyetik ~ l t e r  ile korunmug olacakbr. I , ..+, 
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3.2.32. Yuk bank as^; sautma fanlar~ ar~zaland~g~nda (soguk hava akls~nda azalma veya.kay~p 
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203-GEN EL- 3695-001 -000-A 

durumunda ve hava qklg s~cakl~k art191 300 (US yuz) "C yi gegiginde) fan arlzaslnln oldugu ilgili 
kademeyi devreden qkaracak ve sesli ve gorse1 alarm ile kullanlclyl uyaracaktlr. Bu husus yuklenici 
taraflndan taahhut edilecektir. 

3.2.33. Baklr baralar, TS 435 standardma uygun olacaktlr. Bu husus yiiklenici taraflndan 
belgelendirilecektir. 

3.2.34. Yuk bankaslnln kontrol vokajl, s@utma fanlarlnln ve nem allcl lsltlclnln beslemesi ana 
uniteden olabildigi gibi harici bir kaynaktan da besleme yapllabilecektir. 

3.2.35. Kontrol voltajl, sogutma fanlarl ve nem allcl lsltlclnln beslemesinin nereden 
yapllacagl se~ici bir anahtar ile manuel olarak belirlenecektir. 

3.2.36. Kontrol voltajl, sogutma fanlarl ve nem allcl lsltlclnln harici besleme voltajl 380 +%I0 
(uq yuz seksen art1 eksi yuzde on) V AC, frekansl 50*%5 (elli art1 eksi yuzde beg) Hz olacaktlr. 

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme istekleri 

3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar ihale dokumanlnda belirtildigi gibi olacaktlr. 

4. DENE'T~M VE MUAYENELER i ~ i ~  NUMUNE ALMA 

4.1. Denetim ve muayeneler i ~ i n  numune alma iglemleri, yururlukteki TSK Mal Allmlarl 
Denetim, Muayene ve Kabul lglemleri Yonergesi esaslarlna gore yap~lacaktlr. 

4.2. Her bir yuk bankas, tum donanlmlarl ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacakt~r. 

5. DENET~M VE MUAYENE 

5.1. Denetim ve muayene iglemleri, yururlukteki TSK Mal Allmlar~, Denetim Muayene ve 
Kabul lglemleri Yonergesi esaslarlna gore yapllacaktlr. 

5.2. Yuklenici taraf~ndan katylanan ve muayenelerde kullan~lacak tum cihaz ve o l ~ u  
aletlerinin kalibrasyonlarlnln yaplldlglna dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya 
kurulugun verdigi muayene esnaslnda geprliligi bulunan belgelsertifika, muayeneler srraslnda 
Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 

5.3. Teknik gartnamenin istek ve ozellikler klsmlnda istenilen taahhutler, yuk bankas1 teknik 
kataloguna/dokuman~na dayanllarak yazlll olarak taahhut edilecektir. Taahhutte atlf yapllan 
dokuman yuklenici taraflndan onaylanarak (imzal~ ve kageli) taahhude ek yaprlmlg olacaktlr. Bu 
belgeler muayene agamaslnda Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. 

5.4. Teknik gartnamede istenen belgeler, uretici firmanln kalite kontrol test 
raporlar~ltest sonu~lan veya urun kalite sertifikasl veya akredite edilmig laboratuarlardan veya 
kamu kurum ve kurulug laboratuarlarlndan allnmlg teknik gartnamede yer alan testlanaliz 
metotlarlna gore hazlrlanmlg sozlegme tarihinden sonraki tarihe sahip onayll testlanaliz 
raporlarlndan birisi olacaktlr. Bu belgeler muayene agamaslnda Muayene ve Kabul 
Komisyonuna teslim edilecektir. 

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR 

6.1. Teknik gartnamede yer alan atlf yapllan dokuman. 

7. EKLER 

7.1. Yoktur. 



203-GEN EL- 3695-001 -000-A 

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM 

HAZIRLAYANLAR 

Faruk YOLLU 
Elk.Tek. 
Elk.Diz. Sb. Md. lugu 

Y Yuksek Miihendis ~lb\a)) 
Dizayn Bas Mijhendisi Vek. 

Erol UNAL 
Yuksek Muhendis Albay 
Plan Kesif ve Dizayn Muduru 


